	一、基本情况

	姓名
	
	性别
	
	出生日期
	

	所在院系
	
	层次
	
	年级
	

	政治面貌
	
	联系方式
	
	身份证号
	

	开户行
	
	银行账号
	

	是否中国电子学会会员
	
	会员号
	

	所属范围
（自行选择，填写时删掉序号）
	1. 集成电路科学

2. 集成电路制造工艺

3. 集成电路设计与EDA技术

4. 微纳集成系统

5. 集成电路封装与测试

6. 集成电路材料与装备

	二、单位意见

	此栏不填写。


中国电子学会集成电路奖学金申请表
荣誉及论文专利
	一、所获重要荣誉（按重要性排序，不超过5项；在校期间获得，截止2021年8月31日，2021级学生可填写本科/硕士期间获奖情况，没有则写“无”）

	项目名称/荣誉称号
	奖励名称
	设奖单位
	获奖等级/本人排名
	时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、代表性论文（按重要性排序，不超过8篇；在校期间获得，截止时间2021年8月31日，2021级学生可填写本科/硕士期间论文；已确认收录但未发表，需提供佐证材料；导师一作请注明；没有论文则写“无”）

	论文题目
	刊物或会议名称
	发表时间
	级别
	作者排名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	三、专利情况（ 按重要性排序，不超过8项专利；其他国家（地区）专利请注明；仅限在校期间，截止时间2021年8月31日，2021级学生可填写本科/硕士专利；导师为第一完成人请注明；专利为受理请注明；没有写“无”）

	专利种类
	专利名称（可摘要）
	申请号/授权号
	时间
	排名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	四、其它重要信息（例：按重要性排序，不超过5个，截止时间2021年8月31日；可包括：加入学术组织；会议作报告或重要展示；参与科研项目等相关活动；需对所参加活动有所描述，可放在主要事迹中体现，例：作报告写明听众规模和层次等）

	活动类型
	名称
	主办单位
	时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	五、主要事迹（限1000字以内；内容应包括个人简介、专业成绩和实践概述，个人未来发展思考，主要研究内容以及贡献；成果描述；成果或研究前景和展望；其它相关内容）

	

	六、目录
（佐证材料等附件，请按顺序填写于下方，并将佐证材料（证书、论文正文等） 附于此页之后。）
1.所获荣誉

2.论文

3.专利

4.重要活动

5.……



3

